（A9TX）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	
	
	20181124
	标记

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 标记:
1) 电测章加盖优先级别要求：
A）在焊接面阻焊层开窗4×5mm矩形（对应位置不能有导体），在该开窗加盖电测章；如果焊接面无空间，可以将阻焊开窗制作在元件面，并抓图纸指示电测试盖章；
B）如上述两阻焊层无空间时，则按BO、TO顺序加在字符层。采用10mil线宽，制作５×６mm矩形框，并抓图纸指示电测试盖章。（注：此处电测章可盖在盖油的导体上）；

C）如上述位置均不足，则采取不加电测章、板边划线作电测标识；
预审部分： 
1.标记：

   制板说明中无要求时，加快捷标记，加周期标记
CAM部分：
1. SMT方焊盘间距≥10mil，不允许有阻焊桥断裂、掉桥现象（CAM制作时在阻焊备注清楚）；＜10mil可以开整窗处理；
